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Nomenclatura

» (p: Capacidad de la bateria.

= ('H: Numero de canal.

» [: Frecuencia central.

s Hye: Horas de autonomia nodo central.
» Hypg: Horas de autonomia nodo remoto
= [p: Corriente promedio del nodo.

s [rpq: Corriente maxima de carga.

» Rproq: Resistencia de programacion.

= Vpp: Voltaje generado por el pin FB.

= Vp: Voltaje de salida del convertidor boost DC-DC.
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Abreviaciones

CITRA: Centro de Investigacién y Transferencia en Riego y Agroclimatologia.

DECT: Telecomunicaciones Digitales Inaldmbricas Mejoradas (Digital Enhanced

Cordless Telecommunications).

FFD: Dispositivo de Funcién Completa (Full Function Device).

IrDa: Asociacién de Datos por Infrarrojo (Infrared Data Association).
NC: Nodo Central.

NFC: Comunicacion de Campo Cercano (Near Field Communication).
NR: Nodo Remoto.

PAN: Red de Area Personal (Personal Area Network).

PCB: Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board).

RAMPS: RepRap Arduino Mega Pololu Shield.

RFD: Dispositivo de Funciéon Reducida (Reduced Function Device).

RISC: Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas (Reduced Instruc-

tion Set Computer).

RTC: Reloj de Tiempo Real (Real Time Clock).

SCL: Linea Serial de Reloj (Serial Clock Line).

SDA: Linea Serial de Datos (Serial Data Line).

SPI: Interfaz Periférica Serial (Serial Peripheral Interface).
STL: Estereolitografia (STereo Lithography).

UART: Transmisor-Receptor Asincrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter).

WSN: Redes Inalambricas de Sensores (Wireless Sensor Networks).

WPAN: Redes Inaldmbricas de Area Personal (Wireless Personal Area Networks).
WLAN: Redes Inaldmbricas de Area Local (Wireless Local Area Networks).
WWAN: Redes Inalambricas de Area Amplia (Wireless Wide Area Networks).

ZS: Pila de Perfil ZigBee (ZigBee Stack Profile).



